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内容概要

　　本书内容包括印制电路板组件的整个设计、制造和组装过程，从PCB安规设计、可靠性设计、热
设计、电磁兼容性设计、可制造性设计、可测试性设计、可维修性设计、布局设计、布线设计、制作
工艺、组装工艺直至最终的测试及维修工艺，回避了复杂的理论，为解决当今微电子设计领域日益增
加的布线密度问题提供了指导和准则，并根据对现行标准和众多设计经验的体会，提供了大量的印制
板设计制造数据和图示，力求图文并茂，内容详实，通俗易懂。

　　《印制电路板设计制造技术》具有新颖性和实用性，列举了大量工程案例，包括PCB设计系统软
件的应用。

　　《印制电路板设计制造技术》可供电力、电子信息、电气及其自动化等专业的技术人员作为电磁
兼容性分析、测试和设计的参考和指南。
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